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 SOT-23 塑封封装 NPN 半导体三极管。Silicon NPN transistor in a SOT-23 Plastic Package. 

 

低电流，低电压。 

Low current, Low voltage. 

 

用于一般放大及开关电路。 
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印章说明  /  Marking Instructions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明： 

H：  为公司代码 

1J：
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回流焊温度曲线图(无铅)  /  Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free) 

 

说明：           Note: 

1、预热温度 25～150℃，时间 60～90sec;   1.Preheating:25~150℃, Time:60~90sec. 

2、峰值温度 245±5℃，时间持续为 5±0.5sec;  2.Pea〲c‰‰‰⁓䌠〠吰挠〠〠〠千‰⁔っ‰†䕔ള㤸‴⽆㠠ㄠ呦〠呲‴㌮㔴ㄠ㌮㘴㜠呄⁛⠀Ŕ䐠嬨2.Pea〲c‰‰‰⁓䌠〠吰挠〠〠〠千ㄷ〠獣‰∩ⴠ〠〷㐠〠〠千‰′ㄠ吠呦‰‰⁣‰〠吠〠呲‴㜮㤠〠獣‰‰‰⁓䌲〠〠千‰⁔爠ㄲ⸵㈠䑯㠷㕔洠⽆㠠ㄠ呦‰‰千‰⁔爠ㄳ⸴〹‴㜮㔰㤠呄⁛⠀ဩ嵔䨠䕔ഊ䉔‱〮㔶‰‰‱〮㔶‰‰⁔洳㙔映〠て‰‰‰⁳挠〠〠〠千‰⁔爠ㄴ⸱㐸‴㜮㔰㤠呄⁛⠀〩嵔䨠䕔ഊ䉔‱〮㔶‰‰‱〮㔶‰‰⁔洠⽆㔳″㠅⤵;52
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